






































专利名称(译) 超声波探头

公开(公告)号 US10368845 公开(公告)日 2019-08-06

申请号 US14/613769 申请日 2015-02-04

[标]申请(专利权)人(译) 三星电子株式会社

申请(专利权)人(译) SAMSUNG ELECTRONICS CO.，LTD.

当前申请(专利权)人(译) SAMSUNG ELECTRONICS CO.，LTD.

[标]发明人 CHO KYUNGIL
SONG JONG KEUN
LEE SEUNGHEUN
KIM BAEHYUNG
KIM YOUNGIL

发明人 CHO, KYUNGIL
SONG, JONG KEUN
LEE, SEUNGHEUN
KIM, BAEHYUNG
KIM, YOUNGIL

IPC分类号 A61B8/00

CPC分类号 A61B8/546 A61B8/4444 A61B8/44

代理机构(译) 萨格鲁MION，PLLC

优先权 1020140044454 2014-04-14 KR

其他公开文献 US20150289852A1

外部链接 Espacenet

摘要(译)

本发明公开了一种超声波探头，其构造成通过热管和散热器将换能器产
生的热量释放到超声波探头的外部。超声波探头包括壳体;换能器，配置
为在设置在壳体内部时产生超声波;热管，用于传递由换能器产生的热量;
散热器，连接到热管，并且构造成将通过热管传递的热量释放到壳体的
外部;分隔壁，被配置为分离壳体内的内部空间。
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